
機振協シンポジウム 半導体研究会中間報告

日本が世界に貢献できること
－強みを活かす官民の半導体視座－

日
時

2024 年

3月12日（火）

13:30～16:30
会場受付開始：13:00～

機械振興会館 B2F ホール（定員100名）

（東京都港区芝公園3-5-8）

お申込みは、QRコードより3月6日（水）までにお申込みください。
（ https://forms.office.com/r/ZQ16TaZFuV ）
なお、ご提供頂く個人情報は、当協会セミナー、講演会及び展示会関連等以外に使用致しません。
シンポジウム中の画面録画や録画した映像の転載は禁止させて頂きます。
申込みお問い合わせ先：semi-jimu@dori.co.jp（運営委託先：㈱ドゥリサーチ研究所）

プログラム

開会挨拶 機械振興協会経済研究所 前所長 林 良造

研究会中間報告：過去振返りと今後に向けてPart１

機械振興協会経済研究所 特任フェロー 井上 弘基

閉会挨拶 機械振興協会経済研究所 所長
経済産業研究所 所長

形
式

ハイブリッド（現地+Web)

WEB

会場

Webex （定員100名）

参加費

無料
※先着順

主催：一般財団法人 機械振興協会 経済研究所 共催：独立行政法人 経済産業研究所（RIETI）
後援：一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）

（敬称略）

株式会社デンソー 技術企画部 シニアアドバイザー 篠島 靖

インテル株式会社 執行役員 経営戦略室 室長 ⼤野 誠

新光電気工業株式会社 執行役員 開発統括部長 荒木 康

（ファシリテータ）株式会社eコンセルボ 代表取締役社長 福田 秀敬

※Part2登壇者も参加

総合パネルディスカッション ―ディマンドチェイン視点の強調からみた日本―Part３

会場名刺交換

(1)強み半導体のその先に伏在する課題

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 執行役員 ⼤野 圭一

電子情報技術産業協会 半導体部会 部会長（株式会社東芝） 亀渕 丈司

（ファシリテータ）電子情報技術産業協会 常務理事 平井 淳生

(2)装置・材料のさらなる発展に向けての課題等

Cdots合同会社 共同創業者（前JSR株式会社 名誉会長） 小柴 満信

東京エレクトロン株式会社 ｺｰﾎﾟﾚｲﾄｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部 技術マーケティング部長 早川 崇

（ファシリテータ）東京大学大学院工学系研究科 特任教授 星野 岳穂

ミニトーク ―強みをさらに伸しつつ、伏在する課題に対処―Part２

Part2登壇者は、Part3にも参加

森川 正之
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